
請將此文件填妥後貼於信封上郵寄或親自送達，若填寫不齊全以致於招標單位無法辨識致投標

單位權益受損，本組概不負責。 

投 標 封 
 

TO：高雄市 833鳥松區澄清路 840號 

 承辦人：王士銘 

 

 

 

 

 

 

正修學校財團法人正修科技大學 

總務處採購組  啟 

 

 
案  號：GI1070802 

標案名稱：3D列印機等設備一批 

截止日期： 107 年 08月 16日 17 時 00 分 

 

FROM ：投標廠商：  

地  址： 

電  話： 


